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Procedimiento de limpieza con 
agua de lluvia  

Dos ingenieros de SKF han ideado un nuevo 
procedimiento de limpieza para componentes 
de cadenas de producción industrial que usa el 
agua de lluvia como agente limpiador. Günter 
Strasser, jefe de ingeniería industrial de la pro-
ducción de rodamientos de rodillos cónicos en 
Schweinfurt, Alemania; y Thomas Gawronski, 
jefe de tratamiento térmico en la planta de SKF en Lüchow, han combi-
nado un nuevo método de limpieza con el uso de agua de lluvia.
Según este innovador método, durante el proceso de fabricación los 
componentes aceitados se someten a barrido desde arriba mediante 
descargas de agua a través de una caja perforada en lugar de usar un 
lavado de alta presión, que comporta un gran consumo energía. Una 
bomba especial hace circular aproximadamente 200 metros cúbicos de 
agua por hora en un circuito cerrado. 
El aceite se extrae continuamente en una separadora, y sólo hace falta 
añadir agua de lluvia muy de vez en cuando. El agua utilizada en este 
proceso debe ser muy blanda para que el sistema de limpieza por barrido 
funcione correctamente. Antes, el agua local, que es muy dura, se des-
calcificaba con un sistema de ósmosis que consumía mucha energía y 
productos químicos.
Los ingenieros comprobaron que usando agua de la lluvia no hacían falta 
agentes químicos de limpieza y la temperatura del agua de lavado podía 
reducirse, al mismo tiempo que se mantenía un control más estable de 
la temperatura de todos los componentes.

SKF Española, S.A.
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HMI con PLC integrado para 
control de máquinas inteligente

La dilatada experiencia en servicio y reparación 
de HMI táctiles ha permitido a LARRAIOZ E. Ind, 
crear un novedoso concepto de comunicación 
Máquina–Operario. 
Efectivamente las pantallas táctiles usadas habi-
tualmente en control industrial son de tipo resistivo 
con lo que terminan estropeándose en las zonas 
donde se encuentran los íconos de Marcha, Paro, 
Manual, Automático, etc… Así, y con objeto de liberar a las pantallas 
táctiles de las pulsaciones más frecuentes, hemos diseñado módulos de 
pulsadores discretos integrables en el mismo equipo.
De 2 ó 4 pulsadores, más seta de emergencia, los módulos LeiKB son 
pulsadores de tecnología capacitiva, con conceptos avanzados de con-
trol tales como parametrización de umbrales y funciones de seguridad, 
que les permiten un funcionamiento seguro en las más rigurosas con-
diciones. Sumado a ello cada pulsador dispone a su alrededor un anillo 
iluminable en distintos modos. De esta forma se hace posible asignar 
estados lumínicos a condiciones o estados de la máquina que de forma 
intuitiva indiquen al operario lo que debe hacer.
Los módulos LeiKb, se pueden combinar entre sí y con pantallas táctiles 
de 7 a 22”, se conectan con un conector RJ45 al control, evitando de esta 
forma el tener que realizar cableados externos, ocupar I/O etc.
Tanto LeiKb como su lenguaje intuitivo de comunicación LeiCOS (Lei 
Configurable Output Symbols) son conceptos protegidos por patentes 
europeas.

LARRAIOZ Electrónica Industrial, S.L.

dispositivos embebidos con E/S 
multifunción  

National Instruments ha anunciado recientemente cuatro nuevos dis-
positivos embebidos a nivel de placa de NI Single-Board RIO  con un 
procesador en tiempo real, FPGAs (Field-Programmable Gate Array) 
Spartan-6, E/S analógicas y digitales y un mayor número de periféricos 
integrados para las aplicaciones personalizadas de control y monitoriza-
ción embebidos. Los nuevos dispositivos proporcionan a los ingenieros 
tecnologías de FPGAs y procesadores de tiempo real listas para ser utili-
zadas mediante NI LabVIEW, al mismo tiempo que se mantienen las E/S 
personalizadas que son a menudo necesarias para despliegues de gran 
volumen mediante un conector opcional de RIO Mezzanine Card.
Dicho conector proporciona acceso directo a las líneas de entrada/salida 
digitales (DIO) de las FPGA y a ciertas funciones específicas del procesa-
dor para el acoplamiento a tarjetas hijas personalizadas. NI Single-Board 
RIO reduce el esfuerzo de diseño de un sistema completo desde cero 
para que los diseñadores pueden centrarse en las partes personalizadas 
de la aplicación, tales como E/S.
Gracias a los nuevos dispositivos, los ingenieros pueden acortar el tiempo 
de lanzamiento al mercado utilizando sistemas comerciales, junto con la 
personalización de E/S ofrecida por los diseños propios, proporcionando 
lo mejor de ambos mundos. Los dispositivos cuentan también con E/S 
analógicas incorporadas para que los ingenieros puedan aprovechar la 
experiencia analógica de las compañías líderes del mercado, además de 
sus circuitos específicos para las aplicaciones. 
El bajo coste de los dispositivos, el pequeño factor de forma, la E/S incor-
porada, el procesador en tiempo real y la FPGA ofrecen una plataforma 
ideal para las aplicaciones de monitorización y control embebido en 
sectores como medicina y energía.

NATIONAL INSTRUMENTS SPAIN, S.L.

Gateway 3G inteligente para 
comunicación inalámbrica  

Diode anuncia la disponibilidad del 
gateway Ethernet AirLink™ Raven XE, 
un modelo compacto y elegante que es 
ideal para aquellos clientes corporati-
vos que requieren conectividad y ope-
ración 24/7 en entornos remotos. 
Este gateway inteligente, ha sido 
diseñado para gestionar aplicaciones fijas y portátiles que demandan 
conectividad de red 3G y comunicación de banda ancha. El Raven XE se 
beneficia de la combinación de inteligencia embebida ALEOS™ y AirLink 
Software Suite para reducir drásticamente el coste total de propiedad 
(TCO), ya que ayuda a minimizar las visitas a equipos remotos. 
La tecnología ALEOS aporta mejoras en protocolos de ‘routing’ y 
‘embedded machine’ y funciones avanzadas de seguridad, como IPsec 
VNP y GRE ‘tunneling’, para proteger los datos de accesos no autoriza-
dos y poder crear una solución PCI en aplicaciones de pago. La AirLink 
Software Suite se compone de un conjunto de herramientas de gestión, 
administración y control de dispositivo remoto. 
Junto con la inteligencia embebida ALEOS, el software responde a las 
necesidades de cualquier despliegue de soluciones ‘enterprise’ e indus-
triales fijas o móviles. El pequeño formato del AirLink Raven XE permite 
su integración en compartimentos cerrados, como cajeros automáticos, 
kioscos, puntos de información y servidores multimedia, mientras que 
su diseño rugerizado con cubierta de aluminio hace que sea una buena 
alternativa en tareas de vigilancia y señalización digital. 

DIODE ESPAÑA, S.A.  

ordenador del tamaño de una 
tarjeta de crédito 

RS Components, ha publicado una 
actualización sobre los precios y la 
disponibilidad de Raspberry Pi, el 
ordenador del tamaño de una tarjeta 
de crédito diseñado para animar a una 
nueva generación de usuarios de PC a 
descubrir y desarrollar sus habilidades de programación. Desde que se 
anunció Raspberry Pi el 29 de febrero, RS ha recibido más de 200.000 
peticiones a través de sus webs en todo el mundo. 
RS es uno de los dos únicos distribuidores autorizados para vender los 
ordenadores Rapsberry Pi a nivel mundial. El primer lote de ordenadores 
llegará a los almacenes de RS a finales de Marzo, serán entregados a los 
clientes por riguroso orden de registro y debido a la gran demanda, se 
limitarán inicialmente a una unidad por cliente.  Mediante la conexión de 
Rapsberry Pi a un monitor de TV y un teclado, los programadores infor-
máticos pueden desarrollar nuevos programas, juegos y aplicaciones, 
permitiendo a la tarjeta manejar muchas de las tareas tradicionalmente 
desempeñadas por un PC, como la navegación por Internet. 
El Raspberry Pi en RS tendrá un precio de £21.60, más un cargo por 
gastos de envío de £4.95 a cualquier parte del mundo, más el IVA y los 
derechos de importación, según corresponda. Los usuarios de Raspberry 
Pi necesitarán accesorios como un cable USB AB, cable HDMI, una fuente 
de alimentación y una tarjeta de memoria SD. Si los clientes piden estos 
cables u otros accesorios, conjuntamente al hacer el pedido a RS, los 
gastos de envío serán los mismos.

RS Components
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Estación de 
dispensación para 

fluidos de baja 
viscosidad

Cuenta con un indicador digital que mues-
tra simultáneamente todos los parámetros 
del dosificador y los ajustes de tiempo 
(que pueden ser de hasta 0,0001 segun-
dos). Los dosificadores Ultimus proporcio-
nan un control excepcional en los proce-
sos de manufactura de dispositivos médi-
cos, componentes electrónicos y otros pro-
cesos críticos de dosificación.
Cuenta con un regulador de presión de 
0-1,03 bar (0-15 psi) que permite mayor 
control cuando se dosifican fluidos de baja 
viscosidad.
• Características y beneficios:
- Pantalla digital de funcionamiento 
múltiple. 
- 16 ajustes de memoria.
- 4 decimales para el ajuste del tiempo. 
- Pantalla multilingue. 
- Bloqueo de seguridad con protección 
contra manipulación.
- Solenoide de alta velocidad para una 
dosificación precisa .
- Fuente de poder universal.

EFD INTERNATIONAL INC.

sensor para 
Medición rápida de 

distancias y objetos 
en movimiento 

En las instalaciones industriales actua-
les, tales como almacenes, grúas pórtico, 
grúas de puerto, así como en la industria 
del acero y de la madera, etc., es necesario 
controlar el posicionamiento de objetos y 
hacer una rápida identificación de los mis-
mos en movimiento. Con la innovadora 
tecnología LASER, el sensor FLS-C mide la 
distancia de un objeto en movimiento con 
un rango de frecuencia de 200 Hz. El sen-
sor FLS-C tiene una precisión de ± 1 mm 
y una repetibilidad de ± 0,3 mm. Para una 
distancia que no supere los 500 m puede 
medir a una velocidad de hasta 10 m/s.
El sensor FLS-C está diseñado tanto para 
industria pesada como en aplicaciones 
a la intemperie. Está construido con una 
robusta carcasa metálica con la que se 
consigue una protección IP 65. Ofrece 
una solución incluso para temperaturas 
ambiente de hasta –40ºC incorporando 
un calentador. Además, por sus caracte-
rísticas, hace que sea posible aplicarlo en 
otras industrias, tales como automoción, 
papel y textil.

DIMETIX Ag

Automatización de empaquetado Sistema PLM basado en la nube 

La Pinza SG 47 de SCHUNK, 
aporta nuevas soluciones para los 
fabricantes de maquinaria, en los 
procesos de empaquetado, de la 
industria alimentaria. 
Sobre todo, en la recogida del pro-
ducto de la cinta transportadora y 
el posicionamiento en la máquina 
de empaquetado, allí es donde la 
SG 47 muestra su capacidad. Los 
tiempos de apertura y cierre (0,05 segundos) son muy 
cortos, por lo que permiten tiempos de ciclo bajo y 
así aumentar la productividad de los robots y los 
ejes, pudiendo completarse así la manipulación de 
diversas maneras. 
La eficacia de esta pinza se ve reforzada mediante 
un sofisticado sistema de doble pistón. Los dedos de 
las garras base, se pueden ajustar en 3 posiciones. 
Recoger y posicionar productos, aislarlos o almace-

narlos, es ahora más sencillo. El 
potencial de los robots o de los 
ejes no estará condicionado en 
gran manera. Gracias a un incre-
mento en el rendimiento del sis-
tema se consiguen de 120 a 200 
ciclos por minuto. Para asegurar la 
más alta precisión en el posicio-
namiento de las piezas, el robot 
necesita una pinza ligera SG 47. 

Debido a su  bajo peso de 410 g, se alcanzan 145 
ciclos por minuto. Para cumplir las normas de ali-
mentación se han usado en la pinza  materiales como 
el plástico y el acero inoxidable. Alternativamente, 
puede equiparse con una unidad de giro.

SCHUNK INTEC, S.L.

Autodesk, Inc. ha anunciado la disponibilidad inme-
diata de Autodesk PLM 360, herramienta basada en 
la nube con la que la compañía ofrece una solución de 
aplicaciones de negocio para la ingeniería, potente, 
asequible y fácil de utilizar e implementar. 
Se trata de la próxima generación de sistemas PLM 
(Product Lifecycle Management), el proceso que 
administra el ciclo de vida completo de un producto 
desde su concepción, pasando por su diseño y fabri-
cación, hasta su servicio y eliminación. 
Autodesk PLM 360 es la oferta más novedosa en 
las soluciones basadas en Cloud. Al contrario que 
los sistemas PLM tradicionales, se puede instalar y 
configurar rápidamente según las especificaciones 
de cada cliente. 
Es también la primera herramienta enfocada a las 
aplicaciones de negocio a través de la ingeniería. 
Como resultado, los empleados pueden acceder de 
un modo más sencillo al producto y al proyecto y a 

la información relacionada que ayuda a la continua 
mejora del diseño y la fabricación.
Además de ofrecer un atractivo y moderno look&feel, 
Autodesk PLM 360 proporciona una gran sencillez de 
programación, que permite eliminar a los costosos 
programadores y consultores. Los usuarios pueden 
construir sus propios métodos para resolver sus nece-
sidades sin tener que comprar módulos adicionales. 
Los usuarios no tendrán que preocuparse más por las 
actualizaciones, la aplicación está siempre al día y se 
compatibiliza con las configuraciones específicas de 
cada cliente. Además, la fundación basada en la nube 
ofrece a los usuarios acceso en cualquier momento, 
en cualquier lugar, y desde cualquier dispositivo móvil 
o navegador web. 

AUTODESK, S.A.



Nuevas soluciones Nordson EFD para
sistemas de dispensación con válvulas

El sistema de dispensación con valvulas Nordson
EFD de bajo mantenimiento, garantiza depósitos
precisos y constantes de adhesivos, lubricantes,
siliconas, pastas, ....

Para recibir información: +34 963 132 243

La Garantia del Resultado
P.I. Rabisancho, 
Avda. De los Reyes Católicos,
56 - 46910 Alfafar, Valencia

iberica@nordsonefd.com   
www.nordsonefd.com
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PANEL PC CON PANTALLA TÁCTIL  

AyC presenta el ViPro 7710, un Panel PC con una pantalla de 10.4” táctil 
rugerizada con protección IP65 (anti-polvo y anti-líquidos) y que incluye 
un ordenador fanless integrado de bajo consumo. Este PC Panelable 
es muy apropiado para aplicaciones industriales de interfaz hombre-
máquina, como la automatización y el control de fábricas. Conlleva 
diferentes tipos de instalaciones, como puede ser: el montaje en pared, 
mesa, panel o sistema de montaje VESA. 
Se puede colocar en diversas posiciones, en las que su ángulo de visión 
es más amplio de lo normal. Ideal para puntos de información, puntos 
de venta, control domotizado, mantenimiento de flotas y logística en 
general.torización de temperaturas de los IGBT´s para su vigilancia y 
control. 

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL INDUSTRIAL, S.L

analizador de panel 

El analizador de panel CVM-NRG 96 es un instrumento de medida 
programable; ofrece una serie de posibilidades de empleo, las cuales 
pueden seleccionarse mediante menús de configuración en el propio 
instrumento. El CVM-NRG 96 mide, calcula y visualiza los principales 
parámetros eléctricos de redes industriales trifásicas equilibradas o des-
equilibradas. La medida se realiza en verdadero valor eficaz, mediante 
tres entradas de tensión alterna y tres entradas de corriente, para la 
medida de los secundarios 5 A ó 1 A y /250 mA (en la versión MC), 
procedentes de los transformadores de medida de corriente externos. El 
CVM-NRG 96 permite la visualización de todos los parámetros eléctricos 
mediante su display LCD retro iluminado, visualizando 4 parámetros 
eléctricos instantáneos, máximos o mínimos en cada salto de pantalla.
• Características del CVM-NRG 96-BACnet
Comunicación BACNet MS/TP según normativa 
ANSI/ASHRAE 135 (ISO 16484-5). 
- Conexión RS485 para conexión a red BACnet.
- Objetos y servicios definidos en el mapa 
adjunto PICS (Protocol Implementation 
- Conformance Statement). 
- Variables instantáneas, máximas y mínimas. 
- La velocidad y MAC 2 (número de nodo), configurable por teclado, o 
por comunicaciones BACNET 
  * Baud – seleccionable: 9600, 19200,  38400, 57600, 76800, 
115200 bps 
  * MAC – de 1 ... 255
- Instrumento de dimensiones reducidas (96x96x50). 
- Medición en verdadero valor eficaz. 
- Valores instantáneos, máximos y mínimos de cada parámetro. 
- Función medidor de energía. 
- 1 GWh en energía consumida. 
- 100 MWh en energía generada. 
- Display LCD retro-iluminado. 
- Opciones de comunicación, Modbus, LonWorks y Bacnet
 
CIRCUTOR, S.A.
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Avantek muestra en Bilbao, las soluciones de Siemens Industry Software para Automoción. 
El próximo 25 de Abril, Avantek, presentara en el AIC de Bilbao las novedades en herramientas que en los próximos meses llegaran 
al sector de la automoción y a su proveedores. Avantek, unidad de negocio a Grupo CT destinada a la implantación de soluciones 
de Siemens Industry Software, llevara a cabo en el AIC (Automotive Intelligence Center) de Bilbao, una jornada destinada a mostrar 
las herramientas de Siemens Industry Software destiandas especialmente al sector de la Automoción. 
Con motivo del cambio en el entorno de trabajo de fabricantes como DAIMLER, GM, NISSAN, que han optado por soluciones como 
NX o TEAMCENTER como herramientas de trabajo, todos los proveedores ligados a estas empresas estaran obligados a trabajar 
con estas soluciones. 
Avantek que tuvo una presencia significativa en las reuniones de usuarios de NX, celebradas el pasado mes de Febrero, opta ahora 
por centrarse en el área de automoción y realizara esta jornada no solo en Bilbao, si no también en Madrid y Barcelona, durante 
el mes de Mayo.

UNVEX’12 es una importante conferencia y exposición sobre UAV, UGV y USV ("La cumbre española de los 
sistemas no tripulados") que tendrá lugar entre los días 23 y 26 de abril en Madrid. 
HispaRob forma parte del Comité Técnico y ha asesorado acerca de la agenda. La participación de HispaRob puede reportar las 
siguientes oportunidades para los socios: Aquellos miembros de HispaRob que se inscriban al evento a través de la plataforma con-
tarán con un significativo descuento. Es posible participar en la feria como expositor teniendo la posibilidad de mostrar a posibles 
socios o clientes las capacidades o novedades con las que se cuenta.
Se hace una llamada a los socios de HispaRob para participar en demostraciones de vehículos terrestres autónomos. Estás serán 
gratuitas. Para ello deben enviar a la secretaría de HispaRob (secretaria@hisparob.es) una descripción de la demostración, enviar 
un vídeo (o enlace a Youtube o servicios similares) y una enumeración de los requisitos técnicos que debe cumplir UNVEX'12 para 
hacer posible la demostración. 

MATELEC 2012  (Madrid, del 23 al 26 de octubre de 2012)
Velará por la propiedad intelectual, industrial y de marca de expositores. 
IFEMA ofrecerá “MATELEC Against Copy”, un servicio de  asistencia  jurídica en materia de patentes, marcas y propiedad industrial 
durante la celebración de MATELEC 2012,  al sector de la industria eléctrica y electrónica y de telecomunicaciones, para garantizar 
los derechos de los participantes al Salón.
 Con “ Against Copy”, IFEMA garantizará que los productos y servicios presentes en la feria cumplan todas las normativas y homo-
logaciones. Durante todos los días del salón, un gabinete jurídico de abogados, contratado por IFEMA,  atenderá de forma gratuita a 
los expositores para levantar acta de querellas, denuncias o sentencias contra empresas que atenten contra la propiedad intelectual, 
industrial o de marca. Asimismo, se habilitará un espacio para que los participantes que quieran facilitar muestras de cajas o productos 
copiados con el fin de llamar sobre ellos su atención al sector profesional, puedan exponerlos en una zona destinada a este fin.
MATELEC velará por el cumplimiento de normativas y homologaciones correspondientes, garantizando que los productos expuestos 
en la Feria cumplen todos los requisitos legales y de calidad. Así, se podría llegar a cerrar un stand si los productos expuestos en él 
son objeto de sentencia judicial que exige su retirada del mercado. 
MATELEC 2012 convoca al sector hotelero como gran plataforma tecnológica de soluciones de eficiencia energética a 
través del Instituto Tecnológico Hotelero, ITH.
Dentro de la Semana de la Eficiencia Energética se creará la Ruta de los hoteles Eficientes.
Las Jornadas ITH, dentro del Foro SEE4, traen al salón herramientas de inteligencia artificial para hoteles, con el objetivo de optimizar 
el gasto en energía. La factura de la luz es una de las grandes partidas del coste energético hotelero. ITH compartirá en MATELEC 
casos de éxito de ahorro y eficacia en los sistemas y diseños de los espacios lumínicos. Carrillo de Albornoz, Director General de ITH: 
“La colaboración entre MATELEC e ITH es avanzar en nuestro compromiso por trasladar la tecnología más avanzada y las soluciones 
más innovadoras en materia de eficiencia energética, al sector hotelero y a la industria turística”.
El colectivo de instaladores de telecomunicaciones, FENITEL-AMIITEL, confirma su apoyo a  MATELEC 2012 y su nuevo 
modelo de feria, para impulsar oportunidades de negocio.
La Federación Nacional de Instaladores de Telecomunicaciones, FENITEL, junto con la Asociación Madrileña de Industriales Instaladores 
de Telecomunicación, AMIITEL, han renovado el pasado 29 de febrero de 2012, el acuerdo de colaboración con el Salón Internacional 
de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica, MATELEC 2012. Dicho acuerdo ha sido suscrito por el Presidente del Comité 
Ejecutivo de IFEMA, Luís Eduardo Cortés, y su Director General, Fermín Lucas, respectivamente, por el presidente de FENITEL, Antonio 
Mateos Corral, y por el Presidente de AMIITEL, Pedro Ramiro Paradela. 
En el acto de la firma estuvieron acompañados por el Secretario General de la Federación, Miguel Ángel García Argüelles, el Secretario 
de la Asociación Madrileña, Jesús Rubio Quiles, y el nuevo Director de MATELEC, Raúl Calleja. Además de reafirmar la estrecha 
colaboración de ambas agrupaciones con el certamen, la renovación de este acuerdo supone su respaldo al nuevo concepto de 
‘feria a medida’ emprendido por el Comité Organizador de MATELEC, y que ya se ha materializado en la redefinición de los sectores 
participantes, el cambio de imagen y el enfoque hacia la obtención de claras oportunidades de negocio para las empresas expositoras. 
En este sentido, los responsables de ambas organizaciones empresariales valoran positivamente la creación de oportunidades para 
el sector de integradores de sistemas de telecomunicación y hogar digital en el nuevo MATELEC.
El acuerdo se traduce, entre otras acciones programadas, en la celebración del Congreso Internacional de Empresas Instaladoras de 
Telecomunicación de FENITEL, que viene teniendo lugar en el marco de la feria desde 1996 y que representa el punto de encuentro 
idóneo para un colectivo obligado a actualizar sus conocimientos al vertiginoso ritmo que imponen los constantes avances en el 
campo de las TIC. 
Además, la próxima edición de MATELEC acogerá el Día del Hogar Digital, en el transcurso del tercer día del certamen (25 de octubre), 
así como la organización de jornadas y encuentros específicos sobre aspectos de incuestionable interés, tales como la implantación 
del Dividendo Digital —una apuesta del sector que permitiría mejorar tanto los resultados de las empresas como los ingresos para 
la Administración—, los cambios normativos en las ICTs, para la introducción de la banda ancha ultrarrápida, el Edificio Digital 
Sostenible, el estándar HbbTV para la TV híbrida y la ultra alta definición, etc.
A estos atractivos para la empresa instaladora y mantenedora de sistemas de telecomunicación y hogar digital hay que unir la clara 
apuesta de internacionalización por parte de MATELEC 2012.

MIDEST 2012 (del 6 al 9 de noviembre en el Recinto Ferial de Paris Nord Villepinte)
2012 será pues el escenario de diferentes novedades que destacarán un sector, la automoción, y una región, el Piamonte. Este año 
el salón estrena presidente en la persona de Jérôme Delabre. No olvidemos tampoco la segunda edición de SISTEP-MIDEST, LA cita 
industrial en Marruecos que se celebrará en Casablanca del 19 al 22 de septiembre en torno a seis grandes sectores: la subcontra-
tación, la máquina-herramienta, la chapa, la electrónica, los plásticos y los servicios.
MIDEST 2012, la plataforma mundial de referencia de la subcontratación. 
Como es habitual, los profesionales, tanto visitantes como expositores, disfrutarán de numeras animaciones que les mantendrán 
al día de las últimas evoluciones y favorecerán los encuentros. Los Trofeos  MIDEST volverán a valorizar la excelencia de los sub-
contratistas. Cerca de sesenta conferencias gratuitas, de corta duración y exhaustivas pondrán al alcance de cada uno los últimos 
avances técnicos, estratégicos y económicos. Para concluir, los Polos Tecnológicos volverán bajo la égida del CETIM (Centro técnico 
de las industrias mecánicas), del CTIF (Centro de desarrollo de las industrias de conformación de materiales – Fundición) y del LRCCP 
(Laboratorio de investigación y control del caucho y los plásticos).
MIDEST sigue animando a su mercado más allá de los cuatro días de encuentros. Su Web www.midest.com  se ha impuesto a lo largo 
de los años como LA plataforma del sector en el día a día. Los profesionales pueden cada viernes, encontrar la revista de prensa de la 
subcontratación en línea con el resumen de  toda la actualidad semanal, consultar los últimos estudios sobre el sector, los estudios 
mensuales de coyuntura del ministerio de industria, entrevistas, etc. Desde hace un año, el salón también está presente en Twitter.
Sectores: Transformación de metales, plásticos, caucho, composites, madera , otras materias y materiales – Electrónica y Electricidad 
– Microtécnicas, Tratamientos de superficies, tratamientos térmicos y acabados – Fijaciones industriales – Servicios para la industria 
– Mantenimiento industrial.

EL SALÓN INTERNACIONAL DEL AUTOMÓVIL (Madrid, del 25 de mayo al 3 de junio)
El día previo a la apertura del certamen, el jueves 24 de mayo, se ha convocado la Jornada de Prensa
Desde el viernes 25 de mayo y hasta el domingo 3 de junio, el Salón Internacional del Automóvil de Madrid abre sus puertas. Un 
importante número de marcas ha confirmado su presencia en el Salón de Madrid, que organiza IFEMA. 
Muchas de ellas participarán en la jornada destinada  a los medios de comunicación a la que asistirán periodistas nacionales e 
internacionales. 
Por primera vez, esta jornada se abre a reconocidos bloggers de la industria del automóvil, para los que se ha creado un exclusivo 
espacio de trabajo y de encuentro  dentro del  Salón. Junto a la oferta que las marcas expondrán en sus stands, el Salón reunirá 
diferentes actividades para que los visitantes disfruten al máximo de todos los aspectos del automóvil: boxes de pruebas, pistas de 
conducción, circuitos infantiles, concentraciones de Club’s de Automovilistas y mucho más. 
El Salón contará además con un espacio de debate y análisis de la actualidad del sector en sus jornadas técnicas. El programa abor-
dará temas de máximo  interés para la industria del automóvil, entre otros, la gestión de flotas,  el  vehículo eléctrico o el vehículo 
industrial. Por primera vez, las redes sociales se incorporan al Salón Internacional del Automóvil de Madrid para  reforzar la ya 
intensa campaña de comunicación que se realiza desde el certamen. De esta forma, desde la plataforma de la Feria en Facebook y 
en twitter se irán avanzando los contenidos del Salón.

Hexagon Metrology Iberia, siguiendo su política de ofrecer actividades de formación de primer nivel a la 
industria, acaba de concretar los detalles de una nueva Jornada Técnica. 
En esta ocasión se ha preparado la realización de un seminario dedicado de forma específica a las aplicaciones de metrología de 
ultra-alta precisión (UHA), pensadas de forma específica para sectores como el mecanizado de alta precisión, power-train (motores, 
engranajes, transmisiones, etc.) y geometrías especiales. 
Esta jornada finalmente se realizará el próximo 24 de abril de 2012 en las instalaciones del moderno Centro Técnico Hexagon 
Metrology Vitoria, (inaugurado en marzo de 2011) en el Parque Empresarial Jundiz de la capital alavesa, y entre las presentaciones 
previstas destaca la que realizará el Sr. Álvaro Ochoa de Eribe, Responsable de Calidad de Gamesa-Asteasu (Gamesa Corporación 
Tecnológica). 

AGENDA
5th SCHUNK Expert Days on Service Robotics
El simposio analizó los nuevos potenciales de la robótica de servicio.
Del 29 de Febrero al 1 de Marzo del 2012, expertos de todo el mundo se reunieron para celebrar los 5th Expert Days on Service Robotics 
en SCHUNK, líder competente en técnicas de sujeción y sistemas de agarre.  Este evento es la plataforma mundial de mayor comunicación 
para la robótica de servicio aplicada. Bajo el lema “Service Robotics – Quo vadis?” 18 oradores procedentes de 10 países presentaron 
conferencias orientadas de forma práctica hacia una visión global de la interacción  humano-robot. El enfoque de la cooperación inter-
disciplinaria fueron temas como “La percepción y el aprendizaje”, “Desarrollo de Mercados”, “Robots y Diseño de Componentes”, así 
como “Robots y humanos”. 
La importancia del simposio organizado por la comprometida empresa familiar SCHUNK,  se refleja muy bien en el listado de los oradores: 
comenzando por Steve Cousins, presidente y CEO de la Asociación estadounidense Willow Garage, hasta el Prof. Dr. Roland Siegwart de 
la ETH en Zúrich. Conferencias por parte de  Bosch, Siemens, Philips, y de la Comisión Europea han aclarado que la robótica de servicio 
utilizada en el sector comercial y doméstico se ha convertido en un importante factor económico, que se utiliza comercialmente por un 
número creciente de empresas. El  6 th Expert Days on Service Robotics se celebrará los días 27 y 28 de Febrero, 2013.

SIL 2012 (Barcelona del 5 al 7 de junio de 2012)
Se celebrará en el recinto ferial de Gran Vía de Fira de Barcelona, y además del SIL TECH AREA, este año cuenta con nuevas ofertas útiles 
y todas las facilidades para que las empresas de todos los sectores que conforman la cadena logística puedan estar presentes en la cita 
anual de la logística en el Mediterráneo y España.
(SIL), ha realizado dos interesantes jornadas en Madrid y Barcelona para presentar el SIL TECH, su área específica dedicada a las nuevas 
tecnologías. El miércoles 7 de febrero, Blanca Sorigué, Directora General del SIL, participó en el Desayuno de Trabajo “Tendencias del 
Sector de las Nuevas Tecnologías y del Supply Chain Management” organizado conjuntamente con el Centro Español de Logística (CEL) 
y en el que asistieron más de 40 profesionales. 
En esta jornada también tuvo lugar una mesa de reflexión en la que se debatieron las tendencias del sector de las nuevas tecnologías y 
del Supply Chain Management. Esta mesa contó con la participación de Christian Titze, Supply Chaun Research Director de Gartner, Ana 
Mª Alcolea, Coordinadora de Proyectos de Fundetec, y Ramón García, Director de Innovación y Proyectos del CEL.
Del mismo modo, ha tenido lugar en el Auditorio del Consorci de la Zona Franca de Barcelona una jornada que ha tenido como título 
“Nuevas Tecnologías y Competitividad”.  
Organizada por el SIL en colaboración con Manutención & Almacenaje, la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona 
(EUETIB-UPC) y el Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia (AIMME), ha constado de dos sesiones que han tratado sobre las 
comunicaciones en el entorno industrial y el crowdsourcing, el cloud computing y la realidad aumentada aplicada a las empresas.
Santiago Bonet, Responsable del Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Instituto Tecnológico Metal-
mecánico (AIMME) Por otro  lado, el pasado 19 de marzo, El SIL ha presentado el 10º aniversario del Foro Mediterráneo de Logística y 
Transporte a bordo del Cruise Roma de Grimaldi Lines, atracado en el Puerto de Barcelona.
Durante el acto, el SIL ha presentado el III Barómetro Círculo Logístico, en el que han participado 711 directores y responsables de Logística 
de las principales empresas españolas.

Suomitec, S.L.U. ha cambiado de domicilio social y de número de teléfono:
c/ Principe de Vergara, 116, 8º D2.  28002-Madrid, Spain.  Tel & Fax 915637972.  Email suomitec@suomitec.com   www.suomitec.com

Los robots: el mejor amigo del médico
Investigadores del Área de Robótica de CEIT-Ik4 diseñan el primer robot para tratamientos de patologías relacionadas con la columna 
vertebral. Los ingenieros del Área de Robótica del centro tecnológico CEIT-Ik4 presentaron en el último Congreso Anual de la Sociedad 
Española de Ingeniería Biomédica, celebrado en Cáceres del 16 al 18 de noviembre, el primer robot para tratamientos en la zona de la 
columna vertebral causadas por la aparición de tumores, fracturas 
Los científicos del centro de investigación CEIT-Ik4, junto con médicos de la Clínica Universidad de Navarra, están desarrollando el proyecto 
RoboCAS, que tiene como fin apoyar al personal facultativo durante las diferentes etapas del procedimiento quirúrgico, abarcando desde 
la planificación preoperatoria a la asistencia robotizada en el guiado y sujeción del instrumental quirúrgico.
El paradigma de interacción del robot es el de COBOT (del inglés roBOT COlaborativo), es decir, se encarga de portar el instrumental 
quirúrgico, pero movido como consecuencia de un guiado directo que hace el cirujano.
A través de su sistema de digitalización 3D se reconstruye un modelo virtual de la anatomía del paciente, mientras el brazo robótico es 
empleado como asistente para guiar y posicionar los instrumentos quirúrgicos.

Desde el 1 de Abril de 2012 Componentes Eléctricos Murr, S.L. ha pasado a denominarse Murrelektronik Spain, S.L.U. Este cambio 
afecta tan sólo a la razón social. Los datos de contacto siguen siendo los mismos: MURRELEKTRONIK SPAIN, S.L.U. Centre de Noves 
Tecnologies / Parc Tecnològic del Vallès. 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Teléfono: 93 582 0145 - Fax: 93 582 4413. 
Mail: ventas@murrelektronik.es   Página web: www.murrelektronik.es
Además, Murrelektronik renueva su página web, una nueva presentación, mucho más dinámica e interesante, acerca al visitante a su 
gama completa de productos: www.murrelektronik.es. Especialmente interesante es el apartado dedicado al material informativo, desde 
dónde es posible descargar todo tipo de catálogos, folletos, certificaciones, e incluso la revista de empresa.
La nueva web ofrece también una innovadora opción: la tienda on-line, una aplicación desde la que el cliente podrá realizar sus pedidos 
directamente. Este apartado permite también acceder a la ficha técnica del producto seleccionado y descargar el software y los ficheros 
de configuración, ampliando así la información al cliente.
Por último, informar de la Nueva aplicación App de Murrelektronik para Smartphone: rápida, innovadora y extremadamente útil para 
nuestros clientes. Una vez descargada la aplicación, ésta le permitirá escanear el código de barras del producto, e inmediatamente tendrá a 
su disposición en su teléfono móvil toda la información que necesite: hojas técnicas, manuales, instrucciones de instalación… La aplicación 
App de Murrelektronik es gratuita y está disponible para iPhone, iPad  iPodtouch en la tienda App, así como en su versión Android.

Aries Ingeniería y Sistemas se consolida como líder en el mercado indio y presenta en la Automotive Testing Expo India sus 
novedades en sistemas de ensayo de seguridad pasiva, seguridad activa para el sector de la automoción.
Aries Ingeniería y Sistemas se convierte en el socio tecnológico de referencia del Gobierno indio, al suministrar por segunda vez un paquete 
completo de 15 sistemas de ensayos de seguridad pasiva, que facilitan la investigación, el desarrollo y la homologación de vehículos 
en la India. Aries Ingeniería y Sistemas refuerza de esta forma su posición en el mercado indio con soluciones integrales, que permiten 
incrementar la seguridad del vehículo y fomentan el desarrollo tecnológico del sector en la India. La compañía es actualmente una de las 
piezas clave en el sector de automoción asiático.  

Componentes industriales ganan premio de diseño. Cuatro productos igus son distinguidos con el renombrado iF Product Design Award 
2012. Los productos de igus demuestran en millones de aplicaciones que el buen diseño, unido a los aspectos de la durabilidad y eficiencia 
de costes, aporta grandes beneficios. También el Jurado del renombrado premio iF Product Design valora el diseño de los productos del 
especialista en plásticos de Colonia: Desde 1987, se han distinguido más de 20 productos de igus presentados a concurso. En 2012, cuatro 
productos del área de los sistemas lineales y la automatización de bajo coste han obtenido premios en la categoría “Industria”.
El diseño de determinados componentes es determinante a la hora de garantizar el rendimiento del sistema completo. Los inteligentes 
sistemas modulares que tienen en cuenta este aspecto amplían enormemente las posibilidades de diseño de los usuarios. Según de-
claraciones del fabricante, esta filosofía es aplicable a la mayoría de los productos y materiales de igus, incluso a los productos recién 
galardonados.

PILZ INDUSTRIEELEKTRONIK, S.L. estará presente en la próxima feria de la Bienal de la Máquina – Herramienta a celebrarse del 
28 de mayo al 2 de junio 2012. Desde estas líneas les quieren invitar a visitar su stand y conocer sus últimas novedades. Su ubicación será: 
Pabellón 3 - Stand H54 - I55.

RS Components ofrece más de 10.000 referencias de componentes electrónicos de Panasonic.
RS Components (RS), el mayor distribuidor de productos y servicios de electrónica y mantenimiento a nivel mundial y la marca comercial de 
Electrocomponents plc (LSE:ECM), ofrece en stock más de 10.000 referencias de componentes electrónicos para aplicaciones industriales, 
de Panasonic, un fabricante líder en la industria de componentes electrónicos estándar y personalizados.
La amplia gama de productos Panasonic ofrecidos por RS incluye los avanzados controladores matrix LED AN30/32XX y las aplicaciones de 
iluminación LED, las cuales se han introducido por primera vez en el mercado a través de RS, así como la nueva serie de módulos módem 
Bluetooth HCI ENW8981xx. Además también está disponible una amplia gama de semiconductores y componentes pasivos, incluyendo 
condensadores, resistencias e inductores, dirigidos al sector industrial.
RS Components ha sido nombrado “El mejor Distribuidor por Catálogo del Año” por Honeywell Sensing &Control.
RS Components recibió a mediados del pasado mes de marzo el premio “Distribuidor EMEA por Catálogo del Año” de Honeywell Sensing 
& Control (S&C). Este galardón refleja el gran éxito de ventas y el total compromiso entre Honeywell y RS logrado en Europa, Oriente 
Medio y Africa (EMEA) durante el año 2011. 
RS y Honeywell han mantenido una colaboración muy satisfactoria durante más de dos décadas, ofreciendo soluciones de automatización 
y control a clientes en multitud de industrias. Siendo el mayor distribuidor de Honeywell en EMEA, RS ha logrado el mejor resultado de 
toda la historia en ventas totales durante el año 2011 aumentando la media en los puntos de venta y consiguiendo nuevos clientes. 
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